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1. 概述 
 

HTC1740 是一款高亮 LED 显示驱动控制电路，驱动能力强，内部集成了 MCU 数字串行接口、数据存

储器、LED 控制驱动模块。本产品采用 CMOS 工艺，主要应用于高亮中小型 LED 显示驱动。 

2.  功能特性 
 

 电源电压：3V-5.5V 

 最多驱动 8 SEG×16 GRID ，共 128 个 LED 

 驱动电流大，适合高亮显示场合 

 显示亮度调节范围：16 级可调 

 显示位数可调（1~16 位） 

 I2C 通讯接口 

 内置 RC 振荡 

 内置上电复位 

 封装形式：ESSOP28、SOP28   

                                                  

3.  管脚排列 

3.1  ESSOP28/SOP28 管脚图 
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管脚说明： 

符号 管脚名称 ESSOP28 说明 

SEG1-SEG8 段输出 9-16 段输出，接 LED 正极 

GRID1-GRID16 位输出 18-28,1-5 位输出，接 LED 负极 

SDA 串行数据输入输出 7 I2C 串行数据输入 

SCL 串行时钟 8 I2C 串行时钟输入 

GND 地 6 逻辑地 

VDD 电源 17 逻辑电源 

 

注：ESSOP28 与 SOP28 脚位相同，ESSOP28 封装底部焊盘固定接地，方便散热。 

4.  功能描述 

4.1  功能框图 

 
 

NOTE：SCL、SDA  I2C 串行接口； 

              SEG1-SEG8  段码输出； 

              GRID1-GRID16 位输出。 

电路中包含时钟复位、串行接口、数字控制、SEG 输出、GRID 输出、ESD 模块，通过串行接口控制，

实现显示控制、显示模式、状态控制三组寄存器的控制，内置 RC 振荡器，输出电流 16 级可调，位驱动
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16 扫可调。同时，通过串行接口可以实现芯片的关断和开启，LED 显示的关和开。ESD 模块中，每个

管脚都有对电源和地的 ESD 泄放通路。                                                                                                                                                                                           

4.2  功能简介 

HTC1740 是一颗基于 I2C 通讯协议的 LED 显示面板设计的高亮驱动芯片，支持最多 8 段×16 位输出，

且可以通过寄存器配置，调节扫描的位数，从而获得更大的单点驱动电流。 

4.3  通讯协议

 
I2C 协议 

NOTE：ACK=应答信号； 

MSB=字节的最高位； 

S=起始信号；RS=重新开始信号；P=停止信号； 

最大时钟速度=400kB/s； 

Restart：此时 SDA 电平翻转如波形中虚线所表示。              

 

写命令寄存器接口协议（连续写）： 

 

 

 

连续写操作步骤： 

① 开始位； 
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② 芯片地址字节= 84H，ACK=应答位； 

③ 寄存器地址范围：00H~12H，ACK=应答位； 

④  命令寄存器数据 1=（命令数据位 cmd1），ACK=应答位； 

…………… 

命令寄存器数据 n=（命令数据位 cmdn），ACK=应答位； 

⑤ 结束位。 

4.4  寄存器定义 

寄存器概述 

寄存器地址 说明 

00H – 0FH 显示数据寄存器 

10H – 11H 显示模式寄存器 

12H 状态控制寄存器 

                                                                  

显示数据寄存器 

该寄存器存储 HTC1740 的数据，地址从 00H ~ 0FH 共 16 字节单元，分别与 SEG 和 GRID 管脚所接

矩阵的 LED 灯对应。 

地址 名称 缺省值 

00H GRID1 对应的显示地址 

00H 

01H GRID2 对应的显示地址 

02H GRID3 对应的显示地址 

03H GRID4 对应的显示地址 

04H GRID5 对应的显示地址 

05H GRID6 对应的显示地址 

06H GRID7 对应的显示地址 

07H GRID8 对应的显示地址 

08H GRID9 对应的显示地址 

09H GRID10 对应的显示地址 

0AH GRID11 对应的显示地址 

0BH GRID12 对应的显示地址 
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0CH GRID13 对应的显示地址 

0DH GRID14 对应的显示地址 

0EH GRID15 对应的显示地址 

0FH GRID16 对应的显示地址 

                                                                               

显示数据寄存器各 BIT 与 LED 关系                                                                                                                        

地址 BIT 名称 数据描述 

00H – 0FH 

7 SEG8 与 GRIDn 对应的 LED 

1：点亮 

0：熄灭 

6 SEG7 与 GRIDn 对应的 LED 

5 SEG6 与 GRIDn 对应的 LED 

4 SEG5 与 GRIDn 对应的 LED 

3 SEG4 与 GRIDn 对应的 LED 

2 SEG3 与 GRIDn 对应的 LED 

1 SEG2 与 GRIDn 对应的 LED 

0 SEG1 与 GRIDn 对应的 LED 

 

显示模式寄存器 

地址 BIT 名称 缺省值 W/R 说明 

10H 

7:4 无 0000 - 无，固定为 0 

3:0 
SEG 

输出电流 
1111 W 

SEG 端口输出电流 

1111 最亮（缺省） 

1110 . 

1101 . 

…… . 

0000 最暗 

11H 

7:4 无 0000 - 无，固定为 0 

3:0 
GRID 

扫描行数 
1111 W 

有效 GRID 扫描行数 

1111 16 扫（缺省） 

1110 15 扫 

1101 14 扫 

…… …… 

0000 1 扫 

 

 

状态控制寄存器 
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地址 BIT 名称 缺省值 W/R 说明 

12H 

7:2 无 000000 - 无，固定为 0 

1 显示控制 0 W 
0 显示关（缺省） 

1 显示开 

0 状态控制 0 W 
0 关断状态（缺省） 

1 工作状态 

                            

4.5  显示周期 

 

指令顺序 

首次上电，需要将状态控制寄存器（即 12H）配置成 01H（即电路进入工作状态）。 

寄存器写入顺序：状态控制状态→显示数据寄存器→显示模式寄存器→状态控制寄存器。 

NOTE：一旦状态控制寄存器的 Bit0 配置成“0”，重新写入数据时，一定要先将状态控制寄存器配置成 

01H 后再执行其他操作。 
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4.6  参数配置流程 
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5.  应用电路 

主控制器与 HTC1740 组成显示系统，见下图： 

 

注意： 必须至少添加一个 0.1uf 电容，滤波电容尽量靠近 VDD 管脚。 
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6.  电气参数 

6.1  极限电气参数 

符号 参数名称 条件 数值 单位 

VDD 电源电压  3 – 5.5 V 

ISEG SEG 驱动电流 VDD=5V，TA=25℃ -100 mA 

IOUT GRID 驱动电流 VDD=5V，TA=25℃ 800 mA 

PD 功率损耗  1800 mW 

TA 工作温度  -40 – 85 ℃ 

TS 储存温度  -65 - 150 ℃ 

 

推荐工作电压范围（TA=-40 - 85℃，GND=0V） 

符号 参数名称 最小 典型 最大 单位 

VDD 电源电压  5  V 

VIH 高电平输入电压 0.7VDD - VDD V 

VIL 低电平输入电压 0 - 0.3VDD V 

 

6.2  直流电参数（TA=25℃,VDD=5V,GND=0V） 

符号 参数名称 最小 典型 最大 单位 

ISEG 高电平输出电流 -72 -80 -88 mA 

IOUT 低电平输出电流  640 - mA 

IIN 输入电流 - - ±1 uA 

VIH 高电平输入电压 0.7VDD - VDD V 

VIL 低电平输入电压 0 - 0.3VDD V 

VH 迟滞电压 - 0.35 - V 

IDD_DYN 动态电流损耗 - - 0.8 mA 

ISHUT 关断电流 - - 10 uA 
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6.3 交流电参数（TA=25℃,VDD=5V,GND=0V） 

符号 参数名称 最小 典型 最大 单位 

TTZH1 
上升时间 

- - 2 us 

TTZH2 - - 0.5 us 

TTZH 下降时间 - - 120 us 

                                                                                                                           

7.  封装 
 

7.1  ESSOP28 

 

注：ESSOP 底部焊盘固定接地。 
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7.2 SOP28 
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